电磁感应铝箔封口机、高剪切乳化均质机、液体、软膏搅拌机技术参数

电磁感应铝箔封口机：

※1.自由调节高低，通用性强。采用电磁感应加热等原理，封口时间短，密封性能稳定。

※2.封口直径：50—120mm，封瓶高度：20—280mm。

※3.可调整导轨传送装置，瓶子至于中心，封口便捷高效。

4.具有闭环无极变速系统。

5.功率可调节，风冷快速散热。

6.四个纯铜感应线圈，纯铜感应封口。

7.输送速度0-12.5米/分钟。

高剪切乳化均质机：

※1.转速2P 0-3000r/min，变频调速。

※2.物料接触部分为304或316不锈钢材料，以防止材料腐蚀污染物料

※3.处理量≥50KG

※4.转定子形式 长孔型（标配）/圆孔型/爪式。配备可更换定转字头，满足不同剂型的混合及乳化。

5.时间控制：设有智能时间继电器，可设搅拌时间，智能定时。

6.升降方式电动升降，电压220V。可升降搅拌，便于拆卸清洗。

7.控制系统：控制面板材质SUS304，物料接触部分SUS316，采用按键控制，可实现设备启动、急停、搅拌、升降。

8.适用范围：适用于液体药物制剂、软膏剂混合搅拌及乳膏、霜剂的乳化搅拌。

液体、软膏搅拌机：

※1.搅拌剂量：软膏10-50kg  溶液50-150L ，变频器无级调速，无刷电机，转速2P，≥1000r/min适用于软膏等粘稠物料的混合。

※2.功率 2200W满足多种剂型在配制过程中的分散、搅拌要求。

3.全电驱动，可自动升降平台，运行稳定，无火花无粉尘，安全性能更高。

※4.接触制剂部分应采用优质不锈钢制作304或316，耐腐蚀性好。

5.设备外观需平整光滑，分散盘、分散轴连接应拆装简便灵活，易清洁。

6.有定时功能，可以设定搅拌时间。再搅拌过程中自动升降搅拌，升降距离可设定。

※7、浆液采用梅花式，直径200mm ，可适用黏度≥30000cp物料。

8、底部长宽尺寸≥390*420mm，平板型便于选择不同搅拌桶的切换。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。

